
•	PCI Express 2x8 或 1x16 I/O 端口（配备一个附加端口支持进

一步扩展）可加快 I/O 事务的处理速度，帮助保持外设与高性

能平台同步。

•	ECC 内存支持高水平的数据完整性、可靠性和系统正常运

行时间。可检测多位内存错误，查找/纠正单位错误，以保持

应用程序顺利运行，防止隐蔽的数据损坏。

•	3 GB/s 的串行 ATA，支持高速传输，加快数据访问。具备原

生命令排序 (NCQ) 功能，可实现高速硬盘访问。传统的并行

硬盘接口，可提供多功能性。

•	英特尔酷睿 2 双核处理器上的增强型英特尔 SpeedStep® 

技术1，可在保持应用程序性能的同时动态调整处理器电压

和核心频率，从而降低平均功耗和放热量。

•	英特尔酷睿 2 双核处理器上的英特尔® 虚拟化技术2，为虚

拟化软件提供硬件辅助，使平台能够支持 32 位和 64 位操

作系统以及同一系统中的应用程序。

•	支持嵌入式产品生命周期，可延长嵌入式产品的使用寿命，

从而保护客户的系统投资。

•	联合包括英特尔® 嵌入式以及通信联盟 (intel.com/go/eca) 	

成员在内的软硬件厂商组成的强大生态系统，英特尔可 

协助开发人员以经济高效的方式应对开发挑战，加速产品

面市。

产品简介
英特尔® 3010 芯片组

嵌入式计算

支持嵌入式计算的英特尔® 3010 芯片组

产品概述

英特尔® 3010 芯片组支持对数据完整性、可靠性和系统正常

运行时间要求较高的嵌入式应用。该服务器级别的芯片组具

有支持嵌入式产品生命周期的功能，可提供强劲的 I/O 性能，

在中型网络安全设备、零售和交易解决方案 (即网亭和服务点

终端)、打印成像、存储和 I/O 密集型工业应用中实现成熟技术

与出色性能间的平衡。

该芯片组由英特尔® 3010 内存控制器中心 (MCH) 和英特尔® 	

82801GR I/O 控制器中心 (英特尔® ICH7R) 组成，具有 PCI 

Express*、双通道 DDR2 内存和纠错编码 (ECC) 内存功能。

产品主要特点

•	�1066/800/533 MHz 前端总线 (FSB)，与针脚兼容 LGA 775 

插槽的各种处理器配合使用，达到成熟技术与出色性能的

平衡：

– 英特尔® 酷睿™2 双核处理器 E6400∆ 和 E4300∆

– 英特尔® 赛扬® 处理器 440∆

– 英特尔® 奔腾® 处理器 E2160Δ

•	高达 10.7 GB/s 的内存速度 (667/533 MHz 双通道 DDR2， 

每通道至多两个 DIMM) 和 8 GB 的内存寻址能力，有助于将

系统带宽和性能最大化，并消除内存瓶颈造成的速度减缓

现象。

•	英特尔® 矩阵存储技术与 RAID 0、RAID 1、RAID 5 或 RAID 10 

集成，加快了数据访问速度，可支持较高的用户工作效率和

存储应用。硬盘发生故障时，可恢复数据，保护操作。
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英特尔嵌入式和通信产品站点：intel.com/embedded

支持嵌入式计算的英特尔® 3010 芯片组

产品名称 产品代码 封装 功能

英特尔® 3010 内存控制器中心 NU3010MC 1300 反转芯片球栅阵列 (FC-BGA) 1066/800/533 MHz 前端总线；DDR2 667/533，支持 ECC；PCI 
Express* 2x8 或 1x16 I/O 端口。

英特尔® 82801GR I/O 控制器中心 7R FW82801GR 31 mm 652 针塑料球栅阵列 (PBGA) 6 个 PCI 主控制器和 6 条 PCI Express* x1 通道；4 个 SATA 端口； 
8 个高速 USB 2.0 端口；2 个 EHCI 控制器；增强型 SPI 接口； 
集成式 10/100/1000 MAC；RAID 0、RAID 1、RAID 5 和 RAID 10； 
以及英特尔® 矩阵存储技术。

英特尔® 82566DC 千兆 
以太网控制器 (可选)

RU82566DC 10x10 mm 81 针 FCMMAP (BGA) 与多芯片 MAC 和 PHY 解决方案相比，封装更小、功耗更
低；10/100/1000 Mb/s 的数据传输率；针脚与英特尔® 82562V 
10/100 网络连接兼容。

软件概述

有多家独立的操作系统厂商和 BIOS 厂商支持这些平台：

操作系统 厂商

Microsoft Windows* XP 英特尔提供驱动程序3

Microsoft Windows* XP embedded 英特尔提供驱动程序3

Microsoft Windows* WEPOS 英特尔提供驱动程序3

Microsoft Windows* Server 2003 英特尔提供驱动程序3

Red Hat Enterprise Linux* 5 Red Hat

Novell SUSE Linux* Enterprise 10	 Novell

Wind River Linux*	 Wind River

Wind River VxWorks* 6.6 Wind River

BIOS

American Megatrends 

Insyde Software

Phoenix Technologies

如需获得最近的软件更新，请访问 downloadcenter.intel.com，并输

入产品名称。


